
南京市回收英特尔CPU主板芯片光耦集成电路三极管呆料回收

产品名称 南京市回收英特尔CPU主板芯片光耦集成电路三
极管呆料回收

公司名称 深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行

价格 33.00/个

规格参数 品牌:IC
型号:BGA
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊村81号101
（经营场所）

联系电话  13711870027

产品详情
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 IC 产品的质量及后续生产环节的顺利进行。外观检测的方法有三种：一是传统的手工检测方法，主要
靠目测，手工分检，可靠性不高，检测效率较低，劳动强度大，检测缺陷有疏漏，无法适应大批量生产
制造；二是基于激光测量技术的检测方法，该方法对设备的硬件要求较高
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